
 

Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 18:14

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/lopatki-szpatulki-skrobaki-do-pasty-ic-bga-zestaw-4-szt-p-8374.html

  
Łopatki, szpatułki, skrobaki do pasty IC BGA
zestaw 4 szt.

Cena brutto 9,00 zł

Cena netto 7,32 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy RBS-057

Opis produktu
Łopatki, szpatułki, skrobaki do pasty IC BGA zestaw 4 szt.

Zestaw metalowych elastycznych narzędzi ułatwiających lutowanie i czyszczenie płytek drukowanych z pozostałości cyny,
kulek BGA, oraz kleju. narzędzia metalowe elastyczne dwustronne. użytkownik ma do dyspozycji 8 różnych końcówek typu:
tępe ostrze skalpel, skrobak, łopatka, szpatułka itp.

zestaw 4 w 1 układ scalony naprawa cienkie ostrze narzędzie do usuwania NAND procesora BGA nóż konserwacyjny usuń klej
zdemontuj telefon PC narzędzia do naprawy procesora. Profesjonalny zestaw narzędzi naprawczych do demontażu procesora
iPhone'a. Do naprawy BGA, demontażu chipa telefonu i naprawy telefonu. Może służyć do oddzielania miejsca lutowania

dane techniczne:

zestaw 4 dwustronnych precyzyjnych narzędzi do:
► do separacji i podnoszenia układów scalonych BGA, SMD, CPU z PCB
► do nakładania pasty lutowniczej i rozprowadzania
► czyszczenia powierzchni PCB z kulek i cyny
► usuwania kleju
► napraw LCD
► i wszelkiego rodzaju innych urządzeń elektronicznych
 
materiał: metalowe
końcówki elastyczne
uchwyt w różnych kolorach plastikowe izolowane
zestaw składa się z 4 sztuk narzędzi typu:
tępe ostrze skalpel, łopatka, szpatułka, skrobak, hak,
dwustronne narzędzie - 8 różnych kształtów końcówek

 zdjęcia: 
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